Title (en)
BATTERY WITH SOLID ELECTROLYTE AND MANUFACTURING METHOD THEREOF BY PROTONATION

Title (de)
FESTELEKTROLYTBATTERIE UND IHR HERSTELLUNGSVERFAHREN DURCH PROTONIERUNG

Title (fr)
BATTERIE A ELECTROLYTE SOLIDE ET SON PROCEDE DE FABRICATION PAR PROTONATION

Publication
EP 4258380 A1 20231011 (FR)

Application
EP 22167459 A 20220408

Priority
EP 22167459 A 20220408

Abstract (en)
[origin: US2023327190A1] A solid-state battery (20) with a solid electrolyte (8) and to the method for producing same. The method includes:
protonating a body (11) containing, preferably being entirely made of, a protonatable ceramic material, to form a protonated layer (12, 13) on the
body (11); depositing a metal element forming an anode (14) on the protonated layer (13) on a first side (7) of the body (11); assembling a cathode
(15) on a second side (9) of the body (11), preferably opposite the first side (7) of the anode (14); and forming dendrites (18) from the metal element
in the protonated layer (13) of the body (11).

Abstract (fr)
L'invention se rapporte a une batterie (20) a électrolyte (8) solide et son procédé de réalisation, le procédé comprenant les étapes successives
suivantes :- une étape de protonation d'un corps (11) comprenant, de préférence en totalité, un matériau céramique susceptible d'étre protoné, pour
former une couche protonée (12, 13) sur le corps (11),- une étape de dépdt d'un élément métallique formant anode (14) sur la couche protonée (13)
d'un premier c6té (7) du corps (11),- une étape d'assemblage d'une cathode (15) sur un deuxiéme cété (9) du corps (11), de préférence opposé au
premier c6té (7) de I'anode (14), et- une étape de formation de dendrites (18) a partir de I'élément métallique dans la couche protonée (13) du corps

(11).
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